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Gebrauchsanweisung Deutsch

Produktbeschreibung

TECO ist ein lichthdrtender Haftvermittler fiir Schmelz und Dentin zur Verwen-
dung mit lichthértenden Compositen und Compomeren. Das Atzen der betroffe-
nen Schmelz- und Dentinflichen ist erforderlich (Total-Etch-Technik). TECO ist fiir
die praktische Einmal-Anwendung in der SilvR dose, sowie in einer konventionel-
len Ein-Flaschen-Variante erhiltlich.

Indikationen

Lichthértender Dentin- und Schmelz-Haftvermittler in Verbindung mit der Total-Etch-
Technik zur Verwendung mit lichthirtenden Compositen und Compomeren bei direk-
ten und indirekten Restaurationen der Kavititenklassen | - V.

Kontraindikationen

> Das Atzen betroffener Dentinareale ist wesentlicher Bestandteil der Anwen-
dung des Materials. Das Material nicht ohne Dentindtzung anwenden.
Nicht mit chemisch hirtenden Compositen oder Compomeren verwenden.
Nicht mit dualhdrtenden Compositen oder Compomeren verwenden, wenn
diese nicht lichtgehirtet werden.

> Nicht anwenden, wenn Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe bestehen oder
Kontaktallergien existieren.

> Nicht direkt auf gedffneter Pulpa oder vorhandener Pulpitis verwenden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

> Nur fiir den zahnérztlichen Gebrauch!

> Fiir Kinder unzuginglich aufbewahren!

» Kontakt mit Haut und Schleimh&uten vermeiden! Im Falle eines unbeabsich-
tigten Kontakts die betroffene Stelle sofort griindlich mit Wasser und Seife
waschen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

> Kontakt mit Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts
die Augen sofort griindlich mit viel Wasser spiilen und gegebenenfalls einen
Arzt konsultieren.

Nebenwirkungen

In Einzelfillen sind Kontaktallergien mit Ghnlich zusammengesetzten Produkten
beschrieben worden.

Wechselwirkungen

Substanzen, die die Polymerisation inhibieren, diirfen nicht zusammen mit dem
Material verwendet werden. Dies gilt besonders fiir eugenolhaltige Produkte, wie
zum Beispiel provisorische Zemente.

Hinweise zur Anwendung

» Lichtgerite sollten bei 450 nm emittieren und regelmiRig iiberpriift werden.
Die Lichtintensitt sollte mindestens 400 mW /cm? betragen. Das Licht so nahe
wie moglich am Werkstoff platzieren. Herstellerangaben des verwendeten
Lichtgerites beachten.

> Darauf achten, dass die gedtzte bzw. gebondete Oberfliche bis zum jeweils fol-
genden Arbeitsschritt nicht wieder verunreinigt wird.

> Die bei der Anwendung entstehende Sauerstoffinhibitionsschicht nicht entfer-
nen, da sie fiir die Bindung mit dem dariiber angewendeten Material wichtig
ist.

> Die Verwendung von Atzgel auf den betroffenen Schmelz- und Dentinflichen
ist unbedingt erforderlich.

> Dasich an der Grenze zwischen Zahn und Matrize Materialiiberschiisse bilden
kénnen (»Pooling Effekt«), eine Matrize wenn méglich erst nach Anwendung
des Bonds verwenden.

> Die Herstellerangaben anderer Materialien, die mit TECO verwendet werden,
beachten.

Empfohlene Anwendung

1. Kavitat entsprechend den allgemeinen Regeln der Adhisivtechnik vorbereiten.
Schmelzrinder abschragen.

Hinweis: Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

2. Intiefen Kavititen pulpanahe Bereiche mit einer geeigneten Unterfiillung, z. B.
mit einer kleinen Menge Calciumhydroxid und einer diinnen Schicht Glasio-
nomer-Zement, schiitzen.

3. Schmelz und Dentin mit 37 %igem Phosphorsauregel (z. B. DMG Etching Gel)
itzen. Den Atzvorgang beim Schmelz beginnen und dann ggf. auf das Dentin
ausweiten, so dass die Einwirkzeit auf dem Schmelz 20 bis 60 s betrégt und die
Einwirkzeit auf dem Dentin 15 s nicht iiberschreitet. Herstellerangaben beach-
ten.

Hinweis: Die Verwendung von TECO erfordert unbedingt das Atzen der betroffe-
nen Schmelz- und Dentinflichen.

4. Zahn mindestens 15 s mit Wasser spiilen. Grobe Wasseriiberschiisse entfer-
nen.

Hinweis: Auf der zu behandelnden Dentin-Oberfliche muss nach dem Atzen eine
gleichmiaRig feuchtgldnzende Schicht verbleiben. Sollte dies nicht der Fall sein, die
Dentin-Oberfliche mit einem angefeuchteten Mikropinsel benetzen.

5. TECO mit dem Pinsel 20 Sekunden lang groRziigig in die Zahnsubstanz einar-
beiten.

6. Eventuelle Uberschiisse entfernen.

7. TECO mit 6lfreier Luft zu einer gleichmaRigen Schicht verblasen, bis die Ober-
fliche gleichmiRig feucht aussieht (ca. 5s).

8. TECO 10 s mit einem geeigneten Lichtgerit lichtharten.

9. Das Fiillungsmaterial oder den Befestigungszement gemiR Herstellerangaben
anwenden und belichten. Empfohlene Schichtdicken und Belichtungszeiten
beachten.



Applikation

Aktivierung der SilvR dose

(1)

Q

» Densilbernen Beutel mit dem Daumen eindriicken, den Pinsel entnehmen und
das Material direkt applizieren.

PRESS

Hinweis: Den Pinsel erst nach der Aktivierung aus dem Behiltnis entnehmen, da
es sonst zu einem Austreten des Bonds kommen kann.

Hinweis: TECO ist nach der Aktivierung ohne Schiitteln oder Riihren gebrauchs-
fertig.

Verwendung der Ein-Flaschen-Variante

> 1 bis 2 Tropfen TECO auf die Mischpalette oder direkt auf den Mikropinsel
geben und das Bond mit dem Mikropinsel direkt applizieren.

Zusammensetzung

TECO: Bis-GMA-basierte Harzmatrix, Starter, Additive

DMG Etching Gel: o-Phosphorsiure in Wasser (37 %), Aerosil

Lagerung und Haltbarkeit

> Bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C/59 bis 77 °F) trocken lagern!
» Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!

Handelsformen

60 SilvR dose .a 0,12 mI TECO, 1 Spritze a 2 ml DMG Etching Gel, REF 213320
3 Luer-Lock-Tips

1 Flasche a 5 ml TECO, 25 Single-use brushes, 1 Mischpalette, REF 213321
1 Spritze a 2 ml DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

Instructions for Use English

Product description

TECO is a light-curing bonding agent for enamel and dentine for use with light-
curing composites and compomers. It is necessary to etch the affected enamel and
dentine surfaces (total etch technique). TECO is available for practical single use in
the SilvR dose as well as in a conventional single-bottle variant.

Indications

Light-curing dentine and enamel bonding agent in conjunction with the total etch
technique for use with light-curing composites and compomers for direct and indi-
rect restorations of cavity classes | - V.

Contra-indications

»  Etching the affected areas of dentine is an important component of the appli-
cation of the material. Do not use the material without dentine etching.

» Do not use with chemically curing composites or compomers.

» Do not use with dual-curing composites or compomers if these are not light-
cured.

» Do notuse in cases of allergies to any of the components or in the event of con-
tact allergies.

» Do not use directly on exposed pulp or in the case of existing pulpitis.

Basic Safety Instructions

> For dental use only!

> Keep out of reach of children!

» Avoid contact with skin and mucous membranes! In the event of inadvertent
contact, wash the affected area thoroughly with soap and water and seek med-
ical attention, if necessary.

> Avoid contact with eyes! In the event of inadvertent contact with eyes, imme-
diately rinse the eyes thoroughly with plenty of water and consult a physician
if necessary.

Side effects

In isolated cases, contact allergies with products containing similar compositions
of ingredients have been recorded.

Interactions with other materials

Do not use together with substances which inhibit polymerization. This is especial-
ly valid for products which contain eugenol, such as temporary cements.

Instructions for use

»  Light-curing units should have an output of 450 nm and should be checked reg-
ularly. The light intensity should be a minimum of 400 mW/cm?. Place the light
as close as possible to the material. Observe the manufacturer’s instructions
for the light unit.

> Ensure that the etched or bonded surface does not become recontaminated
prior to each subsequent working step.

» Do not remove the oxygen inhibition layer caused by the application because
this is important for the bonding process with the material applied on top.

» Itis essential to use etching gel on the affected enamel and dentine surfaces.

» Due to the fact that excess material may collect between the tooth and matrix
(pooling effect), if possible use a matrix only after the bond has been applied.

» Observe the manufacturer’s instructions for any other materials that are used
with TECO.

Recommended Use

1. Prepare the cavity in accordance with the general rules for adhesive procedures.
Bevel the enamel edges.

Note: The use of a rubber dam is recommended.

2. Indeep cavities in areas close to pulp, provide protection in the form of a suit-
able liner, e.g. by using a small quantity of calcium hydroxide and a thin layer of
glass ionomer cement.

3. Etch enameland dentine with 37 % phosphoric acid gel (e.g. DMG Etching Gel).
Start the etching process with the enamel and then expand this to the dentine,
if applicable, so that the response time on the enamel is 20 to 60 seconds, while
the response time on the dentine does not exceed 15 seconds. Observe the
manufacturer’s instructions.

Note: When using TECO, it is essential to etch the affected enamel and dentine
surfaces.

4. Rinse tooth with water for a minimum of 15 s. Remove general water excess.



Note: After the etching process, an even moist layer must remain on the dentine

surface requiring treatment. If this is not the case, wet the dentine surface with a

moistened micro brush.

5. Work TECO into the tooth structure generously for 20 seconds using the brush.

6. Remove any excess.

7. Blow TECO using oil-free air into a thin, even layer until the surface appears
evenly moist (approx. 5 s).

8. Light-cure TECO for 10 seconds with a suitable light unit.

9. Use the filling material or dental cement according to manufacturer’s instruc-
tions and cure with a light-curing unit. Observe the recommended layer thick-
nesses and light-curing times.

Application

Activation of the SilvR dose

)
N

Q

> Press down on the silver bag using your thumbs, remove the brush and apply
the material directly.

Note: Do not remove the brush from the container until after activation, since the
bond may otherwise escape.

Note: TECO is ready to use after activation without shaking or mixing.

Use of the single-bottle variant

> Place 1 to 2 drops of TECO on the mixing pad or directly onto the micro brush
and apply the bond directly using the micro brush.

Composition

TECO: Bis-GMA-based resin matrix, starter, additives

DMG Etching Gel: o-phosphoric acid in water (37 %), Aerosil

Storage and shelf life

> Storein adry place at room temperature (15 to 25 °C/59 to 77 °F)!
> Do not use after the expiration date!

Packaging
60 SilvR dose @ 0.? 2mlTECO, 1 syringe @ 2 ml DMG Etching REF 213320
Gel, 3 Luer-Lock-Tips
1 bottle @ 5 mI TECO, 25 single-use brushes, 1 mixing pad, REF 213321

1 syringe @ 2 ml DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

Mode d’emploi Francais

Description du produit

TECO est un agent adhésif de polymérisation pour émail et dentine pour les appli-
cations avec des composites de polymérisation et des compomeéres. Il est néces-
saire de conditionner les surfaces de I'émail et de la dentine en les mordangant
(technique Total Etch). TECO est destiné aux applications pratiques a usage unique
en SilvR dose ou en versions bidons classiques a usage unique.

Indications

Les agents adhésifs de polymérisation pour émail et dentine en combinaison avec
la technique TotalEtch pour une application avec des composites de polymérisa-
tion et des compomeéres en restauration indirectes des catégories de cavité | 4 V.

Contre-indications

> Le décapage de dentine fait partie intégrante principale de I'application de la
matiére. Ne pas appliquer la matiére sans décapage de la dentine.

> Ne pas appliquer avec des composites ou des compomeéres a durcissement
chimique.

> Ne pas appliquer avec des composites ou des compomeéres a durcissement
double si ces derniers ne doivent pas étre polymérisés ensuite.

> Ne pas utiliser en cas dallergies a I'un des composants ou en cas d'allergies de
contact.

> Ne pasappliquer directement sur de la pulpe ouverte ou des pulpites présentes.

Instructions fondamentales de sécurité

> Réservé exclusivement a la pratique dentaire !

> Ne pas laisser  la portée des enfants !

»  Eviter tout contact avec la peau et les muqueuses ! En cas de contact involon-
taire avec les parties concernées, rincer immédiatement les parties incriminées
avec de |'eau et du savon et consulter un médecin le cas échéant.

» Eviter le contact avec les yeux | En cas de contact involontaire avec les yeux,
rincer immédiatement avec beaucoup d’eau et consulter un médecin le cas
échéant.

Effets secondaires

Quelques cas d'allergies de contact a des produits d'une composition semblable
ont été rapportés.

Interactions

Ne pas utiliser conjointement avec ce matériau empéchant la polymérisation. C'est
surtout le cas avec les produits contenant de I'eugénol utilisés pour les ciments de
scellement provisoires.

Conseils d'utilisation

> Leslampes & photopolymériser doivent émettre a 450 nm et elles doivent étre
contrdlées réguliérement. Lintensité lumineuse doit étre de 400 mW/cm? au
moins. Le faisceau lumineux doit étre placé aussi prés que possible du maté-
riau. Respecter les instructions du fabricant de I'appareil de polymérisation.

> Veiller a ce que les surfaces collées ou mordancées ne soient pas souillées
jusqu’a I'étape suivante.

> Ne pas enlever la couche de blocage de I'oxygéne émanant de I'application
dans la mesure ot cette derniére est importante pour le mélange avec le maté-
riau utilisé ensuite.

> Lapplication de gel décapant sur les surfaces d’émail et de dentine concernées
n’est pas absolument nécessaire.

» Dans la mesure ot des restes de matériau peuvent se former a la limite entre
dent et matrice (effet de «pooling»), utiliser, dans la mesure du possible, une
matrice qu'au moment de I'application du collage.

> Respecter les consignes d'utilisation du fabricant des autres matériaux utilisés
avec TECO.



Utilisation recommandée

1. Préparer la cavité selon la procédure générale de la technique adhésive. Chan-
freiner les bords de I'émail.

Remarque : Nous recommandons la mise en place d’une digue.

2. Dans les cavités profondes, protéger les zones proches de la pulpe en y appli-
quant un fond de cavité approprié consistant, par ex. avec une petite quantité
d’hydroxyde de calcium et une fine couche de ciment & base de Glasionomer.

3. Décaper émail et dentine avec un gel acide phosphorique de 37% (le DMG
Etching Gel par exemple). Débuter 'opération de mordangage par I'émail et
I'étendre a la dentine de sorte que I'effet sur I'émail dure entre 20 et
60 secondes et ne dépasse pas 15 secondes sur la dentine. Respecter les ins-
tructions du fabricant.

Remarque : Lapplication de TECO nécessite dans tous les cas le décapage des sur-
faces concernées de I'émail et de la dentine.

4. Rinceravec de I'eau pendant 15 s au moins. Enlever tout reste d’eau superflu.

Remarque : Aprés le décapage, il doit rester une couche uniformément humide
et brillante sur la surface de dentine a traiter. Dans le cas contraire, humecter les
surfaces de dentine avec un micro-pinceau humidifié.

5. Traiter TECO avec le pinceau pendant 20 secondes de maniére généreuse sur
la substance dentaire.

6. Enlever les restes superflus.

7. Passer TECO i la soufflette sans huile en une couche uniforme et jusqu’a ce que
les surfaces soient humidifiées de maniére uniforme (pendant 5 s environ).

8. Faire durcir TECO avec un appareil a polymériser adapté pendant 10s.

9. Appliquer puis polymériser la matiére d’obturation ou le ciment de fixation
selon les instructions du fabricant. Tenir compte des épaisseurs de couches et
des temps de polymérisation indiqués.

Application

Activation de la SilvR dose

Q//)

Q

> Enfoncer le sachet argenté avec le pouce, extraire le pinceau et appliquer direc-
tement la matiére.

PRESS
N

Remarque : Enlever le pinceau du récipient seulement aprés activation, dans la
mesure otl du produit de collage pourrait en sortir.

Remarque : Aprés activation, TECO est prét a I'emploi, sans avoir besoin de le
secouer ou de le remuer.

Application avec les versions en bidons

> Appliquer 1 a2 gouttes de TECO sur la plaque de mélange ou directement sur
le micro-pinceau et appliquer directement le produit de collage avec le micro-
pinceau.

Composition

TECO : Matrice de résine a base de GMA Bis, démarreurs et additifs
Gel DMG Etching : acide de phosphate o dilué dans I'eau (37 %), aérosil
Stockage et durabilité

> Garder au sec et a température ambiante (154 25 °C/59 a2 77 °F) |

> Ne plus utiliser aprés la date de péremption !

Conditionnements de vente

60 SilvR doses de 0,12 mI TECO, 1 seringue de 2 ml de DMG
Etching Gel, 3 tubes Luer-Lock-Tips

1 bidon de 5 ml de TECO, 25 Single-use brushes,

1 plaque de mélange, 1 seringue de 2 ml de DMG Etching Gel, | REF 213321
3 tubes Luer-Lock-Tips

REF 213320

Istruzioni per I'uso Italiano

Descrizione prodotto

TECO & un sistema adesivo smalto-dentinale fotopolimerizzabile, indicato per
I'utilizzo con compositi e compomeri fotopolimerizzabili. E necessario sottoporre
le superfici smalto-dentinali interessate a mordenzatura (tecnica Total Etch). TECO
& disponibile nel pratico barattolo monouso SilvR dose e nella classica variante in
un solo flacone.

Indicazioni

Sistema adesivo smalto-dentinale fotopolimerizzabile da utilizzare con tecnica Total
Etch, indicato per I'utilizzo con compositi e compomeri fotopolimerizzabili in restau-
ri diretti e indiretti di cavita di classe | - V.

Controindicazioni

» Lamordenzatura della dentina reale & una fase essenziale dell'applicazione del
materiale. Non applicare il materiale senza aver prima eseguito la mordenza-
tura della dentina.

> Non utilizzare con compositi o compomeri a polimerizzazione chimica.

> Non utilizzare con compositi o compomeri a polimerizzazione duale se questi
ultimi non sono sottoposti a fotopolimerizzazione.

> Non utilizzare in caso di allergie a uno dei suoi costituenti o di allergie da con-
tatto.

> Non utilizzare direttamente sulla polpa esposta o in caso di polpite.

Indicazioni di base per la sicurezza

> Solo per uso odontoiatrico.

> Tenere fuori dalla portata dei bambini.

> Evitare il contatto con la pelle e le mucose. In caso di contatto accidentale con
la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone e, se
necessario, consultare un medico.

> Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi,
sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consulta-
re un medico.

Effetti collaterali

In alcuni casi, sono state segnalate allergie da contatto con prodotti compositi simili.

Interazioni

Le sostanze che inibiscono la polimerizzazione non possono essere utilizzate insie-
me al materiale. Cio vale soprattutto per i prodotti contenenti eugenolo, quali ad
esempio i cementi provvisori.



Indicazioni per I'uso

> Fotopolimerizzare con lampade da 450 nm sottoposte a revisione periodica.
Lintensita della luce deve essere di almeno 400 Mw/cm?. Collocare la sorgen-
te luminosa quanto pil vicino possibile al materiale. Attenersi alle istruzioni
per l'uso della lampada fotopolimerizzante utilizzata.

»  Verificare che la superficie mordenzata o su cui & stato applicato |'adesivo non
venga contaminata fino alla fase di lavoro successiva.

> Non rimuovere o stato di inibizione dell'ossigeno prodotto durante I'uso, poi-
ché & importante per creare il legame con il materiale da applicare successiva-
mente.

» Eassolutamente necessario utilizzare un gel mordenzante sulle superfici smal-
to-dentinali interessate.

> Poiché sull'interfaccia dente-matrice si pu6é accumulare materiale in eccesso
(“effetto pooling™), utilizzare la matrice, se possibile, solo dopo I'applicazione
del Bond.

> Attenersi alle istruzioni per I'uso degli altri materiali utilizzati con TECO.

Impiego raccomandato

1. Preparare la cavita secondo le norme generali previste dalla tecnica di applica-
zione degli adesivi. Bisellare i margini dello smalto.

Avvertenza: si raccomanda 'uso di una diga.

2. Per cavita profonde, proteggere le aree piti prossimali alla polpa con un mate-
riale ribasante adeguato, ad esempio una piccola quantita di idrossido di calcio
e uno strato sottile di cemento vetroionomerico.

3. Procedere alla mordenzatura dello smalto e della dentina con un gel morden-
zante a base di acido fosforico al 37 % (ad es. DMG Etching Gel). Iniziare la mor-
denzatura dallo smalto procedendo poi sulla dentina, in modo che il tempo di
azione sullo smalto sia compreso tra 20 e 60 secondi, mentre il tempo di azio-
ne sulla dentina non superi i 15 secondi. Attenersi sempre alle istruzioni per
I'uso fornite dal fabbricante.

Avvertenza: |'utilizzo di TECO richiede necessariamente la mordenzatura delle
superfici smalto-dentinali interessate.

4. Sciacquare il dente con acqua per almeno 15 secondi. Eliminare I'acqua in ecces-
so.

Avvertenza: dopo la mordenzatura, la superficie dentinale da trattare deve esse-
re rivestita da uno strato umido lucido uniforme. In caso contrario, umettare la
superficie dentinale con un pennellino umido.

5. Conl'aiuto di un pennello, applicare TECO sulla sostanza dentale per 20 secon-
di in modo generoso.

6. Rimuovere eventuali residui in eccesso.

7. Asciugare TECO con aria priva di olio fino a formare uno strato uniforme e fino
a quando la superficie non appaia uniformemente umida (circa 5 secondi).

8. Fotopolimerizzare TECO per 10 secondi con una lampada fotopolimerizzante
idonea.

9. Applicare ed esporre alla luce il materiale di riempimento o il cemento di fis-
saggio attenendosi alle istruzioni del produttore. Osservare i tempi di esposi-
zione alla luce e gli spessori degli strati consigliati.

Applicazione

Attivazione del barattolo SilvR dose

)
N
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> Premere con i pollici sulla camera color argento, estrarre il pennello e applica-
re il materiale direttamente.

Avvertenza: estrarre il pennello dal contenitore solo dopo I'attivazione; in caso
contrario, potrebbe verificarsi una fuoriuscita del Bond.

Avvertenza: dopo I'attivazione, TECO & pronto all'uso senza necessita di scuoter-
lo 0 mescolarlo.

Utilizzo della variante in un unico flacone

» Applicare 1 0 2 gocce di TECO sul blocchetto di miscelazione o direttamente
sul pennellino e applicare il Bond direttamente con il pennellino.

Composizione

TECO: matrice resinosa a base di Bis-GMA, attivatore, additivi.

DMG Etching Gel: acido ortofosforico in acqua (37 %), Aerosil

Conservazione e scadenza

» Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente (da 15 a 25 °C/
da 59277 °F).
> Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Confezioni

60 barattoli SilvR dose da 0,12 ml di TECO, 1 siringa da 2 ml di
DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

1 flacone da 5 ml di TECO, 25 Single-use brushes, 1 blocchetto
di miscelazione, 1 siringa da 2 ml di DMG Etching Gel, REF 213321
3 Luer-Lock-Tips

REF 213320

Instrucciones de uso Espafiol

Descripcién del producto

TECO es un agente adherente fotopolimerizante para esmalte y dentina, que se uti-
liza con composites y compémeros fotopolimerizantes. Es imprescindible grabar
las superficies de esmalte y dentina afectadas (técnica total-etch). TECO puede
adquirirse como practica dosis SilvR dose para una sola aplicacion y en el frasco
convencional.

Indicaciones

Agente adherente fotopolimerizante para esmalte y dentina en combinacion con
la técnica de grabado total (total-etch) para ser utilizado con composites y compé-
meros fotopolimerizantes en restauraciones directas e indirectas de las clases de
cavidadesla V.

Contraindicaciones

> Elgrabado de las areas de dentina afectadas es una parte esencial de la aplica-
ci6n del material. No utilizar el material sin grabar la dentina.

> No utilizar con composites o compémeros de polimerizacién quimica.

> No utilizar con composites o compémeros de polimerizacién dual, si no seran
fotopolimerizados.



> No utilizar en caso de alergia de contacto o alergia a alguno de los ingredien-
tes.
> No utilizar directamente sobre la pulpa abierta o en caso de pulpitis.

Indicaciones de seguridad basicas

> De uso exclusivo en odontologia.

> Mantenga fuera del alcance de los nifios.

> Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto accidental, inme-
diatamente lave profundamente la zona afectada con aguay jabén y acuda a su
médico, si fuera necesario.

> Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto ocular accidental, lave con
abundante agua y acuda al médico, si fuera necesario.

Efectos secundarios

En casos aislados, se han observado alergias de contacto con productos de com-
posicion similar.

Interacciones

Con el material no se deben utilizar sustancias que inhiban la polimerizacién. Esto
rige especialmente para productos que contengan eugenol, tales como cementos
provisionales.

Indicaciones de aplicacién

> Controle regularmente que los equipos de luz emitan a 450 nm. La intensidad
de la luz debe ser de 400 mW/cm2 como minimo. Coloque la luz lo mas cerca
posible del material. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del equi-
po de luz utilizado.

> Asegirese de que la superficie grabada o con adhesivo no se ensucie antes de
proceder con el siguiente paso de trabajo.

> No retire la capa inhibida por el oxigeno que se genera durante la aplicacion,
ya que es importante para la unién con el material que se aplique encima de
ella.

» Esimprescindible utilizar gel de grabado en las superficies de esmalte y denti-
na afectadas.

» Dado que en el limite entre el diente y la matriz puede acumularse material en
exceso (efecto de pooling), en la medida de lo posible utilice una matriz, una
vez que haya aplicado el Bond.

» Tenga en cuenta las indicaciones de los fabricantes de los otros materiales uti-
lizados con TECO.

Usos recomendados

1. Prepare la cavidad de acuerdo con las reglas generales de la técnica adhesiva.
Rebaje en bisel los bordes del esmalte.

Nota: se recomienda utilizar un dique de goma.

2. En cavidades profundas, proteja las zonas cercanas a la pulpa con un relleno
adecuado, por ejemplo, con una pequefia cantidad de hidréxido de calcio y una
capa fina de cemento de glasionémeros.

3. Grabe el esmalte y la dentina con un gel de écido fosférico al 37 % (por ejem-
plo, DMG Etching Gel). Inicie el proceso de grabado en el esmalte y, dado el
caso, prosiga con la dentina, para que actie en el esmalte entre 20y 60 segun-
dosy en la dentina no se superen los 15 segundos. Tenga en cuenta las indica-
ciones del fabricante.

Nota: si utiliza TECO, sera necesario grabar las superficies de esmalte y dentina
afectadas.

4. Lave el diente con agua durante 15 segundos como minimo. Retire el exceso
de agua.

Nota: después del grabado, en la superficie de dentina a tratar debe quedar una
capa uniforme, himedayy brillosa. Si no fuese asi, trate la superficie de dentina con
un micropincel humedecido.

5. Con ayuda del pincel, aplique una cantidad generosa de TECO durante
20 segundos en la sustancia dental.

6. Sifuera necesario, quite el material sobrante.

7. Soplando con aire libre de aceite, aplique TECO con una capa uniforme, hasta
que la superficie quede himeda y pareja (aprox. 5 segundos).

8. Luego trate el TECO durante 10 segundos con una ldmpara de fotopolimeriza-
cién adecuada.

9. Aplique el material de relleno o el cemento de fijacién, de acuerdo con las indi-
caciones del fabricante. Tenga en cuenta los espesores de las capas y los tiem-
pos de iluminacion sugeridos.

Aplicacién

Activacién de la dosis SilvR dose
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> Presione el boton plateado con los pulgares, quite el pincel y aplique el mate-
rial directamente.

Nota: quite el pincel del recipiente, una vez que haya realizado la activacion para

evitar que salga el Bond anticipadamente.

Nota: después de la activacion, TECO esta listo para ser utilizado sin necesidad de
agitar o mezclar.

Uso del frasco convencional

» Colocar 1 a2 gotas de TECO en la paleta de mezcla o directamente en el micro-
pincel y aplicar el Bond directamente con el micropincel.

Composicién

TECO: matriz de resina sobre la base de bis-GMA, cebador, aditivos.

DMG Etching Gel: acido o-fosforico en agua (37 %), aerosil.

Almacenamiento y conservacién

> Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente (15a 25 °C 0 59a 77 °F).

> No usar después de la fecha limite de conservacion.

Presentacién

Dosis 60 SilvR dose de 0,12 ml de TECO, 1 jeringa de 2 ml de
DMG Etching Gel, 3 puntas Luer-Lock-Tips

1 frasco de 5 ml de TECO, 25 Single-use brushes,

1 paleta de mezcla, 1 jeringa de 2 ml de DMG Etching Gel, REF 213321
3 puntas Luer-Lock-Tips

REF 213320




Instruces de utilizagdo

Descrigdo do produto

TECO é um agente adesivo fotopolimerizavel para esmalte e dentina para utiliza-
3o com compbsitos e compbmeros fotopolimerizaveis. E necessério o condicio-
namento das superficies de esmalte e dentina afetadas (Técnica Total-Etch). TECO
esta disponivel na lata SilvR dose para a pratica utilizagao Gnica, assim como na
variante de frasco convencional.

Indicagées

Agente adesivo a dentina e esmalte fotopolimerizavel em combinagio com a téc-
nica Total-Etch para utilizagdgo com compésitos e compémeros fotopolimerizaveis
em restauragdes diretas e indiretas de cavidades das classes | - V.

Contraindicagdes

» O condicionamento das areas de dentina afetadas é uma parte importante da
utilizagdo do material. Nao utilizar o material sem condicionamento da denti-
na.

> Nao utilizar com compésitos ou compémeros de polimerizagio quimica.

> Nao utilizar com compésitos ou compdémeros de dupla polimerizagio, se estes
n3o forem fotopolimerizados.

> Nao aplicar em caso de alergias a um dos componentes ou se existirem aler-
gias de contacto.

> Nao utilizar diretamente em polpa aberta ou pulpite existente.

Instrucdes de seguranca bésicas

> Apenas para o uso odontolégico!

» Conservar longe do alcance das criangas!

> Evitar o contacto com a pele e mucosas! Em caso de contacto acidental, lavar
a zona afetada imediata e abundantemente com agua e sabdo e se necessério
consultar um médico.

> Evitar o contacto com os olhos! Em caso de contacto involuntario com os olhos,
lavar imediatamente com bastante dgua e, se necessério, consultar um médi-
co.

Efeitos secundérios

Em casos individuais foram descritas alergias de contacto com produtos de com-
posicdo semelhante.

Interagoes

As substancias, que inibem a polimerizagao, ndo podem ser utilizadas em conjun-
to com o material. Isto aplica-se especialmente a produtos contendo eugenol, como
por exemplo cimentos provisorios.

Notas sobre a aplicagio

» Os dispositivos de fotopolimerizago devem emitir luz a 450 nm e devem ser
verificados regularmente. A intensidade luminosa devera ser, no minimo, de
400 mW/cm?. Colocar a luz o mais proximo possivel do material. Observar as
indicagdes do fabricante do fotopolimerizador utilizado.

>  Assegurar que as superficies condicionadas nas quais foi aplicado o agente ade-
sivo ndo sdo novamente contaminadas até a etapa de trabalho seguinte.

» Nao remover a camada inibidora de oxigénio formada na aplicagdo, pois é
importante para a adesdo ao material utilizado sobre a mesma.

» A utilizagdo de um gel de condicionamento sobre as areas de esmalte e denti-
na afetadas é imprescindivel.

» Dado que no limite entre o dente e a matriz se podem acumular excessos de
material (efeito de agregagdo ou “pooling”), quando possivel, utilizar uma matriz
apenas apos a utilizagdo do Bond.

> Observar as indicagbes do fabricante dos outros materiais utilizados com TECO.

Uso recomendado

1. Preparar a cavidade em conformidade com os regulamentos gerais da técnica
de adeso. Biselar o esmalte dentério.

Nota: Recomendamos a utilizagao de um dique de borracha.

2. Em cavidades profundas, proteger as éreas adjacentes a polpa com uma sub-
obturagdo adequada, p. ex., uma pequena quantidade de hidréxido de calcio e
uma camada fina de cimento de ionémero de vidro.

3. Condicionar o esmalte e a dentina com gel de acido fosférico 37 %, (por ex.
DMG Etching Gel). Iniciar o processo de condicionamento no esmalte e depois,
se necessario, continuar com a dentina, de forma que o tempo de acgdo no
esmalte seja de 20 a 60 segundos e o tempo de agdo na dentina ndo ultrapas-
se os 15 segundos. Ter em atengdo as instrugdes do fabricante.

Nota: A utilizagdo de TECO exige indispensavelmente o condicionamento das
superficies de esmalte e dentina afetadas.

4. Lavar o dente, no minimo, durante15 segundos com agua. Remover o
excesso de agua.

Nota: Apés o condicionamento a superficie de dentina a tratar devera apresentar
uma camada de humidade uniforme. Caso contrério, humedecer a superficie de
dentina com um micropincel humedecido.

5. Trabalhar TECO generosamente com um pincel durante 20 segundos na subs-
tancia dentaria.

6. Remover os possiveis excedentes.

7. Aplicar um jato de ar isento de 6leo até obter uma camada uniforme de TECO
e a superficie apresentar um aspeto de humidade uniforme (aprox. 5 segun-
dos).

8. Fotopolimerizar TECO durante 10 segundos com um fotopolimerizador ade-
quado.

9. Aplicar e fotopolimerizar o material de obturagio ou cimento de fixagdo de
acordo com as indicagdes do fabricante. Observar as espessuras de camadas e
tempos de fotopolimerizagdo recomendados.

Aplicagdo

Ativagdo da lata SilvR dose
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> Pressionar o saco prateado com o polegar, retirar o pincel e aplicar o material
diretamente.

Nota: Retirar o pincel do recipiente apenas ap6s a ativagao, caso contrario o Bond
podera sair.

Nota: Apés a ativagdo TECO esta pronto a utilizar sem agitar ou misturar.

Utilizagdo da variante em frasco individual
> Aplicar 1 a 2 gotas de TECO sobre a paleta de mistura ou diretamente sobre o
micropincel e aplicar o Bond diretamente com o micropincel.



Composicao

TECO: Matriz de resina & base de Bis-GMA, iniciador, aditivos

DMG Etching Gel: 4cido ortofosférico em agua (37 %), Aerosil
Armazenamento e validade

> Armazenar em local seco a temperatura ambiente (15 a 25 °C/59 a 77 °F)!

> Nao utilizar depois de expirado o prazo de validade!

Formas comercializadas

60 latas SilvR dose com 0,12 mL TECO, 1 seringa com 2 ml
DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

1 frasco com 5 ml TECO, 25 Single-use brushes,

1 paleta de mistura, 1 seringa com 2 mL DMG Etching Gel, 3 REF 213321
Luer-Lock-Tips

REF 213320

Gebruiksaanwi

ing Nederlands

Productbeschrijving

TECO is een lichthardend hechtmiddel ten behoeve van glazuur en dentine voor
gebruik met lichthardende composieten en compomeren. Het etsen van de betref-
fende glazuur- en dentinevlakken is noodzakelijk (Total-Etch-techniek). TECO is
zowel verkrijgbaar in de handige SilvR dose voor eenmalig gebruik als in een con-
ventionele variant met één flesje.

Indicaties

Lichthardend dentine- en glazuurhechtmiddel in combinatie met de Total-
Etch-techniek voor gebruik met lichthardende composieten en compomeren bij
directe en indirecte restauraties van caviteitsklasse | - V.

Contra-indicaties

> Hetetsen van het betrokken dentinegebied is een essentieel onderdeel bij toe-
passing van het materiaal. Gebruik het materiaal niet zonder dentine-etsing.

> Niet gebruiken met chemisch hardende composieten of compomeren.

> Niet gebruiken met duaalhardende composieten of compomeren als deze niet
met licht zijn uitgehard.

> Niet gebruiken bij allergieén voor een van de bestanddelen of bij contactaller-
gieén.

> Niet rechtstreeks aanbrengen op een geopende pulpa of op aanwezige pulpi-
tis.

Elementaire veiligheidsinstructies

> Alleen voor tandheelkundig gebruik!

> Buiten het bereik van kinderen bewaren!

> Vermijd contact met huid en slijmvlies! Indien er toch onbedoeld contact is,
dient het betrokken gebied meteen grondig met water en zeep te worden
gewassen en moet eventueel een arts geraadpleegd worden.

» Contact met de ogen vermijden! Indien er toch onbedoeld contact is met de
ogen, dienen de ogen meteen grondig met veel water te worden gespoeld en
moet eventueel een arts worden geraadpleegd.

Bijwerkingen

In individuele gevallen zijn contactallergieén beschreven bij producten met een
soortgelijke samenstelling.

Wisselwerkingen

Stoffen die de polymerisatie remmen, mogen niet samen met het materiaal wor-
den gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor eugenolhoudende producten, zoals
provisorisch cement.

Gebruiksinstructies

» Lampen moeten emitteren op 450 nm en regelmatig worden gecontroleerd.
De lichtintensiteit moet ten minste 400 mW/cm? bedragen. Breng het licht zo
dicht mogelijk bij het materiaal. Neem de gebruiksinformatie voor de gehan-
teerde lamp in acht.

> Leterop dat de geétste resp. gehechte oppervlakken tot aan de volgende han-
deling niet opnieuw verontreinigd worden.

> Verwijder de bij het gebruik optredende zuurstofinhibitielaag niet, omdat deze
belangrijk is voor de hechting met het daarop gebruikte materiaal.

> Het gebruik van etsgel op de betreffende glazuur- en dentinevlakken is abso-
luut noodzakelijk.

» Omdat er zich op de grens tussen tand en matrix materiaalresten kunnen opho-
pen (“pooling effect”), dient u een matrix indien mogelijk pas na het aanbren-
gen van het hechtmiddel te gebruiken.

» Neem de gebruiksinformatie in acht van andere materialen die met TECO
gebruikt worden.

Aanbevolen gebruik

1. Bereid de caviteit voor volgens de algemene regels van de hechttechniek. Werk
de glazuurranden schuin bij.

Aanwijzing: het gebruik van een cofferdam wordt aanbevolen.

2. Bij diepe caviteiten dienen de zones in de nabijheid van de pulpa met een
geschikte onderlaag, bv. met een kleine hoeveelheid calciumhydroxide en een
dun laagje glasionomeercement, beschermd te worden.

3. Ets het glazuur en dentine met fosforzuurgel van 37 % (bv. DMG Etching Gel).
Begin het etsproces bij het glazuur en breidt dit vervolgens uit naar het denti-
ne, zodat de inwerktijd op het glazuur tussen de 20 en 60 seconden bedraagt
en de inwerktijd op het dentine niet langer dan 15 seconden duurt. Neem de
gebruiksinformatie in acht.

Aanwijzing: voor het gebruik van TECO moeten de betreffende glazuur- en den-
tinevlakken altijd geétst worden.

4. Spoel de tand minimaal 15 sec. met water. Verwijder overtollig water.

Aanwijzing: op het te behandelen dentineoppervlak moet na het etsen een gelijk-
matige vochtig glanzende laag overblijven. Als dit niet het geval is, maak het denti-
neoppervlak dan nat met een bevochtigd micropenseel.

5. Werk de TECO gedurende 20 seconden met een penseel royaal in de tandsub-
stantie in.

6. Verwijder eventueel overtollig materiaal.

7. Blaas de TECO met olievrije lucht af tot er een egale laag overblijft en het opper-
vlak er gelijkmatig vochtig uitziet (ca. 5 sec.).

8. Laat de TECO minimaal 10 sec. onder een geschikte lamp met licht uitharden.

9. Gebruik en belicht het vullingsmateriaal of het bevestigingscement conform
de gebruiksinformatie. Neem de aanbevolen laagdikten en belichtingstijden in
acht.



Aanbrengen

Activatie van de SilvR dose

(1)
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> Druk het zilverkleurige zakje met de duimen in, verwijder het penseel en breng
het materiaal meteen aan.

PRESS

Aanwijzing: verwijder het penseel pas na activatie uit de houder, omdat het hecht-
middel anders naar buiten kan komen.

Aanwijzing: na activatie is de TECO zonder schudden of roeren klaar voor gebruik.

Gebruik van het losse flesje

» Doe 1 of 2druppels TECO op het mengpalet of direct op het micropenseel en
breng het hechtmiddel met het micropenseel meteen aan.

Samenstelling

TECO: op Bis-GMA gebaseerde harsmatrix, starters, additieven

DMG Etching Gel: o-fosforzuur in water (37 %), Aerosil

Opslag en houdbaarheid

» Droog bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C/59 tot 77 °F)!

> Niet meer gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum!

Leverbare verpakkingen

60 SilvR dose met 0,12 mI TECO, 1 spuit met 2 m| DMG

Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips REF 213320
1 flacon met 5 mI TECO, 25 Single-use brushes, 1 mengpalet, REF 213321
1 spuit met 2 ml DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

Brugsanvisning Dansk

Produktbeskrivelse

TECO er en lyshaerdende vedhzftningsforbedrer til emalje og dentin og anvendes
sammen med lyshaerdende kompositter og kompomerer. Det er ngdvendigt at
@tse de bergrte emalje- og dentinflader (Total-Etch-teknik). TECO f3s til praktisk
engangsbrug i SilvR-dose samt i en almindelige enflaskevariant.

Indikationer

Lyshardende vedhaftningsforbedrer til dentin og emalje i forbindelse med Total-
Etch-teknik til anvendelse sammen med lyshardende kompositter og kompome-
rer ved direkte og indirekte restaurering af kavitetsklasserne | - V.

Kontraindikationer

> Dentinarealerne, der behandles med atsning, er et vasentlig led i anvendel-
sen af materialet. Anvend ikke materialet uden dentinztsning.

» M3 ikke bruges med kemisk hardende kompositter eller kompomerer.

» M3 ikke bruges sammen med dualhardende kompositter eller kompomerer,
hvis disse ikke lysheerdes.

> Maikke anvendes, hvis der optrader allergiske reaktioner mod et af indholds-
stofferne, eller hvis der forekommer kontaktallergi.

» M3 ikke anvendes direkte pa dbnet pulpa eller tilstedevarende pulpitis.

Grundlaggende sikkerhedsanvisninger

>  Kun til dental brug!

» Opbevares utilgengeligt for barn!

» Undg8 kontakt med hud og slimhinder! | tilfeelde af utilsigtet kontakt skal det
bergrte sted omgéende vaskes grundigt med vand og sabe, og konsulter even-
tuelt lege.

» Undgd kontakt med gjnene! | tilfzlde af utilsigtet kontakt med gjnene skal gjne-
ne omgaende skylles med rigeligt vand. Konsulter eventuelt lege.

Bivirkninger

I enkelte tilfeelde er kontaktallergier med lignende sammensatte produkter beskre-
vet.

Interaktioner

Stoffer, der h&mmer polymeriseringen, md ikke anvendes sammen med materia-
let. Dette gaelder isar for produkter, der indeholder eugenol, som f.eks. provisori-
ske cementer.

Brugsanvisninger

» Lysenhederne skal emittere ved 450 nm og kontrolleres med jeevne mellem-
rum. Lysintensiteten ber vaere pa mindst 400 mW/cm? Anbring lyset s3 tat pa
materialet som muligt. Overhold producentangivelserne for den anvendte
lysenhed.

» Veer opmarksom p3, at den tsede eller bondede overflade ikke forurenes
igen ved hvert af de fglgende arbejdstrin.

» Fjern ikke oxygenhamningslaget, der dannes i forbindelse med anvendelsen.
Laget er vigtigt for bindingen af det ovenliggende materiale.

» Deteraltid pakreaevet at anvende @tsgel pa de berarte emalje- og dentinflader.

» Dader kan dannes overskud af materiale p& greensen mellem tand og matrice
(pooling-effekt), skal der s vidt muligt ferst anvendes en matrice efter anven-
delse af bonden.

» Folg producentens angivelser for andre materialer, der bruges sammen med
TECO.

Anbefalet anvendelse

1. Forbered kaviteten i henhold til almindelige regler for adhaesionsteknik. Emal-
jerande files skra til.

NB: Det anbefales at bruge kofferdam.

2. | dybe kaviteter beskyttes pulpanzre omrader med en egnet underfyldning,
f.eks. en smule calciumhydroxid og et tyndt lag glasionomercement.

3. Emaljen og dentinen atses med en 37 % fosforsyregel (f. eks. DMG Etching
Gel). Start med at setse emaljen, hvorefter der eventuelt arbejdes ud til denti-
nen, sa virketiden pa emaljen er pd mellem 20 og 60 sekunder og virketiden pa
dentinen ikke overskrider 15 sekunder. Folg producentens angivelser.

NB: Nér der anvendes TECO, skal de bergrte emalje- og dentinflader altid aetses.
4. Skyl tanden med vand i mindst 15 sekunder. Fjern vandoverskud.

NB: Efter skylningen skal der veere et regelmassigt fugtigt lag pa dentinoverfladen,
der skal behandles. Hvis dette ikke er tilfeeldet, fugtes dentinoverfladen med en
mikropensel.
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Arbejd TECO godt ind i tandsubstansen med penslen i 20 sekunder.

Fjern eventuelt overskydende materiale.

7. Blees TECO tor med oliefri luft, s& der dannes en regelmassigt og fugtigt udse-
ende overflade (ca. 5 sekunder).

8. Haerd TECO med lys i mindst 10 sekunder med en egnet lysenhed.

9. Anvend og belys fyldningsmaterialet eller fastgorelsescementen iht. producen-

tens anvisninger. Overhold de anbefalede lagtykkelser og belysningstider.

o

Applikation

Aktivering af SilvR dosen
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» Tryk den sglvfarvede pose ind med tommelfingeren, tag penslen ud, og péfer
materialet direkte.

NB: Tag farst penslen ud af beholderen efter aktiveringen, da der ellers er risiko for,
at bonden kan sive ud.

NB: TECO er klar til brug efter aktivering uden at omryste eller rore.

Anvendelse af enflaskevarianten

» Leeg 1 til 2 draber TECO pa blandepladen eller direkte pad mikropenslen, og
applicer bonden direkte med mikropenslen.

Sammensztning

TECO: Bis-GMA-baseret harpiksmatrix, starter, additiver

DMG Etching Gel: o-fosforsyre i vand (37 %), Aerosil

Opbevaring og holdbarhed

> Opbevares tort ved rumtemperatur (15 til 25 °C/59 til 77 °F)!
» M3 ikke anvendes efter udlgbsdatoen!

Varetyper
60 SilvR-dose & 0,1.2 ml TECO, 1 sprojte 4 2 ml DMG Etching REF 213320
Gel, 3 Luer-Lock-Tips
1 flaske a 5 ml TECO, 25 Single-use brushes, 1 blandeplade, REF 213321

1 sprojte & 2 ml DMG Etching Gel, 3 Luer-Lock-Tips

Bruksanvisning svenska

Produktbeskrivning

TECO ir ett ljushirdande adhesiv fér emalj och dentin fér anvindning med ljushér-
dande kompositer och kompomerer. Materialet kréver etsning av de aktuella emalj-
och dentinytorna (total etch-teknik). TECO finns tillgangligt i bade en SilvR dose
for praktisk engdngsanviandning och i en konventionell en-komponents-flaska.

Indikation

Ljushérdande adhesiv for dentin och emalj som kombineras med total etch-teknik,
fér anvandning med ljushérdande kompositer och kompomerer vid direkta och
indirekta tandersattningar for kavitetsklasserna I-V.

Kontraindikationer

> Etsning av aktuella dentinomraden &r en vésentlig del av materialets tillimp-
ning. Materialet ska inte anvéndas utan dentinetsning.

> Ska ej anvindas tillsammans med kemiskt hiardande kompositer eller kompo-
merer.

> Farenbartanviandas med dualhirdande kompositer eller kompomerer om dessa
ljushérdas, annars inte.

> Ska inte anvindas vid allergi mot nagot av innehéllsimnena eller om kontakt-
allergi fsrekommer.

> Far ej anvindas direkt pa 6ppen pulpa eller vid pagaende pulpit.

Grundldggande sékerhetsinformation

» Endast fér bruk inom tandvarden!

> Férvaras odtkomligt fér barn!

» Kontakt mellan materialet och hud eller slemhinnor ska undvikas! Om kontakt
dnda intréffar ska det berorda stillet omedelbart tvittas av noga med tvél och
vatten. R3dfraga lakare vid behov.

> Undvik att fd materialet i 5gonen! Om materialet nda skulle komma i 6gonen,
ska 6gonen omedelbart skéljas noga med mycket vatten och lakare uppsékas
om det behévs.

Biverkningar

Kontaktallergier har rapporterats i enstaka fall vid anvandning av produkter med
liknande sammansittning.

Interaktioner

Substanser som inhiberar polymerisation far ej anvindas tillsammans med mate-
rialet. Detta gller i synnerhet fér produkter som innehaller eugenol, som t.ex. pro-
visoriska cement.

Anvindarinstruktioner

> Hiérdljuslampor ska emittera vid 450 nm och kontrolleras regelbundet. Ljusin-
tensiteten bor vara minst 400 mW/cm? Placera ljusutgdngen sé nara materia-
let som mojligt. Folj tillverkarens anvisningar fér den hérdljuslampa som anvénds.

> Se till att den etsade eller bondade ytan inte kontamineras under tiden fram
till paféljande behandlingssteg.

> Avligsna inte det syreinhiberande skiktet som skapas vid anvindningen, efter-
som det &r viktigt fér bindningen till materialet som ska anvindas ovanpa.

> Detirett absolut krav att de aktuella emalj- och dentinytorna etsas med etsgel
fére anvandningen av materialet.

> Eftersom det kan bildas materialéverskott mellan tanden och matrisen (s.k.
pooling-effekt) ska, om méjligt, matrisen appliceras férst nar bondingen &r
utford.

> Folj tillverkarnas anvisningar for de andra material som anvénds tillsammans
med TECO.

Rekommenderad anvindning

1. Forbered en kavitet enligt de allménna reglerna for adhesivteknik. Fasa av
emaljkanterna..

Notera: Vi rekommenderar att du alltid anvinder kofferdam.
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2. Skydda pulpanira omraden i djupa kaviteter med en limplig underfylining, som
t.ex. med en liten mangd kalciumhydroxid och ett tunt skikt glasjonomerce-
ment.

3. Etsaemalj och dentin med 37-procentig fosforsyragel (t.ex. DMG Etching Gel).
Borja med att applicera etsgelen pd emaljen och direfter i fsrekommande fall
pa dentinet, s3 att verkningstiden pa emaljen blir 20-60 s och verkningstiden
pa dentinet inte Sverskrider 15 s. Folj tillverkarens anvisningar.

Notera: Anvindning av TECO kréver att de aktuella emalj- och dentinytorna etsas.
4. Spola av med vatten i minst 15 s. Torka forsiktigt bort stérre 6verskott av vat-
ten.

Notera: Efter etsningsforfarandet méste dentinytan som ska behandlas ha kvar ett

jamnt fuktglinsande skikt. Om s3 inte &r fallet fuktas dentinytan med hjilp av en

latt fuktad mikropensel.

5. Arbeta in TECO generdst i tandsubstansen med hjélp av en pensel under
20 sekunder.

6. Avlagsna eventuella Gverskott.

7. Blastra forsiktigt ut TECO med oljefri luft i ett jamnt skikt tills ytan ser lika fuk-
tig ut 6verallt (ca 5's).

8. Harda TECO i minst 10 s med en lamplig hardljuslampa.

9. Anvind och ljushérda det aktuella fyllningsmaterialet eller cementet enligt till-
verkarens anvisningar. F6lj rekommendationer om skikttjocklekar och belys-
ningstider.

Anviéndning

Aktivering av SilvR dose

)
N

@

> Tryck in den silverfirgade pasen med tummen, ta ur penseln och applicera
materialet direkt.

Notera: Ta ut penseln ur behallaren férst efter aktiveringen eftersom adhesivet
annars kan komma ut ur behllaren.

Notera: TECO ir efter aktiveringen fardigt fér anvandning och behéver varken ska-
kas eller omroras.

Anvindning av en-komponent-flaskan

> Placera 1 till 2 droppar TECO pa blandningspaletten eller direkt pd mikropen-
seln och applicera adhesivet direkt med mikropenseln.

Sammansittning

TECO: Bis-GMA-baserad resinmatris, starter, tillsatser.

DMG Etching Gel: o-fosforsyra i vatten (37 %), Aerosil

Férvaring och héllbarhet

> Forvaras torrt vid rumstemperatur (15 till 25 °C/59 till 77 °F)

> Anvind inte materialet efter angivet hallbarhetsdatum!

Forsdljningsformer

60 SilvR dose 4 0,12 ml TECO, 1 spruta & 2 ml DMG Etching

Gel, 3 spetsar Luer-Lock-Tips REF 213320

1 flaska a 5 ml TECO, 25 engangspenslar Single-use brushes,
1 blandningspalett, 1 spruta a8 2 ml DMG Etching Gel, REF 213321
3 spetsar Luer-Lock-Tips

Instrukcja uzycia Polski

Opis produktu

TECO to $wiattoutwardzalny system wiazacy do szkliwa i zgbiny do stosowania ze
$wiattoutwardzanlymi kompozytami i kompomerami. Wytrawianie powierzchni
szkliwa i zgbiny jest konieczne (technika Total-Etch). TECO jest dostepny w prak-
tycznym opakowaniu jednostkowym SilvR dose oraz tradycyjnej buteleczce.

Wskazania

Swiattoutwardzalny system wiazacy do szkliwa i zgbiny w polczeniu z technika
wytrawiania Total-Etch do stosowania ze $wiattoutwardzalnymi kompozytami
i kompomerami podczas wykonywania odbudowy bezposredniej i posredniej ubytku
klasy od I do V.

Przeciwwskazania

» Wytrawianie opracowywanej powierzchni zebiny stanowi istotny etap zasto-
sowania tego materiatu. Nie stosowa¢ materiatu bez wytrawiania zebiny.

> Nie stosowa¢ z kompozytami lub kompomerami utwardzanymi chemicznie.

> Nie stosowa¢ z kompozytami lub kompomerami utwardzanymi podwéjnie,
jezeli nie s utwardzane $wiattem.

> Nie stosowac, jezeli wystepuja alergie na jeden ze skfadnikow lub alergie
kontaktowe.

> Nie stosowac bezposrednio na otwartg miazge lub w przypadku stanu zapal-
nego miazgi.

Podstawowe wskazéwki bezpieczehstwa

> Tylko do zastosowari stomatologicznych!

> Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dziecil

> Unika¢ kontaktu ze skora i btonami $luzowymi! W razie przypadkowego kontaktu
natychmiast sptukac narazone miejsce duzg iloscig wody z mydtem.

> Unika¢ kontaktu z oczamil W razie przypadkowego kontaktu z oczami natych-
miast przemy¢ oczy duzg iloécig wody i w razie potrzeby skontaktowac sie
z lekarzem.

Dziatania niepozadane

W sporadycznych przypadkach opisano wystepowanie alergii kontaktowych na
produkty o podobnym sktadzie chemicznym.

Interakcje

Wraz z materiatem nie mozna stosowa¢ substancji zapobiegajacych polimeryzacji.
Dotyczy to zwlaszcza produktow zawierajacych eugenol, jak np. cementy tymcza-
sowe.

Wskazéwki dotyczace uzycia

> Lampy do polimeryzacji powinny emitowa¢ $wiatto o dtugosci fali ok. 450 nm
i podlega¢ regularnej kontroli. Natezenie $wiatta powinno wynosi¢ przynaj-
mniej 400 mW /cm?. Zrédto $wiatta nalezy umiescié mozliwie jak najblizej mate-
riatu. Nalezy przestrzegac instrukcji uzycia stosowanego systemu wigzacego.
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> Nalezy zwrdci¢ uwage, aby poddana procesowi wytrawiania lub wigzania powierzch-
nia nie ulegta zanieczyszczeniu az do nastepnego etapu pracy.

> Nie nalezy usuwa¢ powstajacej podczas aplikacji warstwy dyspersyjnej, ponie-
waz ma ona wazne znaczenia dla wigzania naktadanym na nig materiatem.

> Stosowanie zelu wytrawiajacego na opracowywane powierzchnie szkliwa i zebi-
ny jest absolutnie niezbedne.

» Poniewaz na granicy miedzy zebem i matryca moze sie zbiera¢ nadmiar mate-
riatu (»efekt taczenia), matryce w miare mozliwosci nalezy stosowa¢ dopiero
po zastosowaniu $rodka wigzacego.

> Nalezy przestrzegac instrukcji uzycia innych materiatéw, stosowanych razem
zTECO.

Zalecane zastosowanie

1. Ubytek nalezy przygotowac wedtug ogélnych zasad techniki adhezyjnej. Spito-
wac brzegi szkliwa.

Wskazdéwka: Zaleca sie uzycie koferdamu.

2. W glebokich ubytkach nalezy ochronic¢ obszary w poblizu miazgi, stosujac wia-
$ciwe podscielenie, np. niewielk ilos¢ wodorotlenku wapnia i cienkg warstwe
cementu szklano-jonomerowego.

3. Wytrawi¢ szkliwo i zgbine 37 %-owym zelem zawierajacym kwas fosforowy
(np. DMG Etching Gel). Proces wytrawiania nalezy rozpocza¢ od szkliwa,
a nastepnie przej$¢ do wytrawiania zebiny, tak aby czas oddziatywania na szkli-
wo wynosit od 20 do 60 sekund, a czas oddziatlywania na zebine nie przekra-
czat 15 sekund. Nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Wskazéwka: Stosowanie TECO wymaga koniecznie wytrawiania opracowywa-
nych powierzchni szkliwa i zgbiny.
4. Splukiwac zab wodg przez przynajmniej 15 s. Usuna¢ duzy nadmiar wody.

Wskazéwka: Na opracowywanej powierzchni zebiny po wytrawianiu powinna
pozostawa¢ réwnomiernie roztozona wilgotna warstwa. W przeciwnym razie
powierzchnig zebiny nalezy pokry¢ zwilzonym pedzelkiem.

5. Grubg warstwe TECO rozprowadzaé pedzelkiem przez 20 sekund po substan-
cji zeba.

6. Usunac ewentualny nadmiar materiatu.

7. Rozprowadzi¢ TECO strumieniem powietrza niezawierajacym oleju do uzyska-
nia rownomiernej warstwy, tak aby powierzchnia wygladata na réwnomiernie
zwilzong (ok. 5 s).

8. Utwardzi¢, nawietlajac TECO whaéciwym urzadzeniem do $wiattoutwardzania
przez 10 sekund.

9. Materiat do wypetnieri lub cement do mocowania zastosowac i naswietli¢ zgod-
nie ze wskazéwkami producenta. Przestrzegac zalecanych grubosci warstwy
i czasu naswietlania.

Aplikacja
Aktywacja SilvR dose

)
N
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» Scisna¢ srebrny woreczek kciukiem, wyja¢ pedzelek i natozy¢ materiat bezpo-
$rednio na opracowywane miejsce.

Wskazéwka: Pedzelek wyjac z pojemnika dopiero po aktywacji, poniewaz w prze-
ciwnym razie moze wydostawac sie system wigzacy.
Wskazdéwka: TECO po aktywacji jest gotowy do uzycia bez koniecznosci uprzed-

niego wstrzasania lub mieszania.

Stosowanie buteleczki jednorazowej

» 1 —2krople TECO natozy¢ na palete do mieszania lub od razu na pedzelek
i zaaplikowa¢ system wigzacy.

Sktad

TECO: Matryca zywiczna typu Bis-GMA, starter, dodatki chemiczne

DMG Etching Gel: kwas ortofosforowy w roztworze wodnym (37 %), Aerosil

Przechowywanie i trwato$¢ produktu

» Przechowywa¢ w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (od 15 do
25°C/od59do 77 °F)!
> Nie stosowa¢ po uplywie terminu przydatnosci do uzycial

Opakowania

60 opakowar jednostkowych SilvR dose z 0,12 mI TECO,
1 strzykawka z 2 ml DMG Etching Gel, 3 koicowki Luer-Lock- REF 213320
Tips

1 buteleczka z 5 ml TECO, 25 pedzelkéw jednorazowych,
1 paleta do mieszania, 1 strzykawka z 2 ml DMG Etching Gel, 3 |  REF 213321
koricowki Luer-Lock-Tips

WHcTpyKuma no npumeHeHUIo Pycckuii

OnucaHue npoaykra

TECO - 370 cBeTOOTBEPH K AAEMbIV AATE3NB /1 SMaNN U IEHTMHA, NCMO/b3YeMblii
B COUETAHNM CO CBETOOTBEPIXKAAEMBIMIA KOMMO3MTamI 1 komnomepamu. Tpebyer-
€A TpaB/ieHMe COOTBETCTBYIOWMX NOBEPXHOCTE 3MaNN 1 IEHTUHa (TeXHONOTUSA
Total Etch). [ins npaktuuHoro oaHopasosoro npumereHuns TECO moxHO npuo6-
pectu B ynakoske SilvR dose, a Taksxe B 06bI4HOM 0AHOPa30BOM d1akoHe.

MokasaHusa

CBeToOTBEPYKAAEMBIN AAre3NB NS AEHTVHA U SMa/IN B COYETaHWUMN C TEXHONMOTUEN
Total-Etch ana ucnonb3oBaHmMs co CBETOOTBEPXK/AAEMBIMI KOMNO3UTaMM 1 KOMMO-
Mepamu Npy NPAMON U HEMPAMOI pecTaBpaLmi NoocTen knaccos 1-5.

I'Ipomsonoxasauua

> TpaBneHMe COOTBETCTBYOLUNX I'IOBerHOCTeIZ AEHTWHa AB/IAETCA CYLLECTBEH-
HOW COCTaBHOM YacTbiO NpUMeHeHusa maTepuana. He VICI'I0/1b3y171Te marepuan
6e3 TpaBNeHNA AeHTUHa.

> He MCI‘IOnb3yl71Te MaTepuan C XMMNUYECKM OTBEPXKAAEMbBIMN KOMMO3NTaMN NN
KOMnomepamu.

> He MCI10/1b3yl71Te KOMMNO3UTbI NI KOMMOMEpbI ABOVHOrO OTBEPXKAEHUA, €CNN
OHU He 6y£l)’T noagepraTbCa CBETOBOMY OTBEP>KAEHMIO.

> He MCI'IO/1b3y17ITe maTepwuan Npu HaAMYnn anneprum Ha KaKo-nnbo 13 Komno-
HEHTOB W/IM KOHTaKTHOM annepruu.

> He HaHOCWTE Ha OTKPbITYIO My 1bNy WX NPU HaNYUKM NyibNnTa.
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OCHOBHbIE MepbI NPEAOCTOPOXKHOCTH

> [peaHasHaueHo UCKIOUNTENLHO NS NPUMEHEHNS B CToMaTosornm!

> XpaHwTe B HEAOCTYMHOM ANA AeTei MecTe!

> He nonyckaiite nonaaaHus Ha Koy 1 causncTbie 060104ku. Mpu cayyaitHom
nonagaH11 HeMe/IeHHO TILATE/IbHO NPOMOWTE MOPaXKEHHbIN Y4aCTOK BOOW
C MbIJIOM 11 IpU HEOBGXOAVMOCTU MPOKOHCYIbTUPYATECH C BPaUOM.

> W3beraitTe nonananus B rnasal B cnyuae HenpenHamepeHHOTo NonaaaHns
B /1333 HEME/LNIEHHO VI TILATE/IbHO MPOMOIATE UX BO/BLIMM KOINYECTBOM BOAbI,
npu HEOBXOAMMOCTY NPOKOHCYILTUPYITECH C BPAlOM.

Mo6ouHble aencTeuns

B otaenbHbIxX cnyyaax 6bln1a onvcaHa KOHTaKTHast anneprua Ha cpeactea C aHasno-
TMYHbIM COCTaBOM.

B3aumogpevicreune

Beluectsa, MPEenATCTBYOLWME NO/IMMEPU3ALINK, HENb3A UCMO/1b30BaTh C MaTepua-
oM. B ocob6eHHOCTH 3T0 OTHOCUTCS K npoayKTam, CoAep>allMm 3BreHo, Hanpu-
Mep, K BpEMEHHbIM LIEMEHTaM.

Yka3saHus no NpUMeHeHuro

> WUznyueHue ceeToBbIX NPrUbOPOB AO/MKHO cocTaBNATb 450 HM. Heobxoanmo
perynapHo NpoeoanTL MX NpoBepKy. MIHTEHCMBHOCTL CBETa A0/IXKHA COCTaB-
naTb He MeHee 400 MBT/cM2. PasamecTnTe MCTOUHMK CBETA Kak MOYXKHO Gamxke
K maTepuany. CnenyiiTe ykasaHUAM NPOU3BOAMTENA CBETOMNOMMEPU3ALINOH-
HOTO annapara.

> [poTpaBneHHas NOBEPXHOCTb UM NOBEPXHOCTL C HaHECEHHLIM CKpenisto-
LLVM He 10/DKHBI CHOBA MOABEPraTbCA 3arPA3HEHNAM 10 Cieayloleii pabouei
onepauum.

> He ynanaite obpasyiowmitcs npn 06paboTke OKUCIEHHBIN CIOM, NOCKOIbKY
OH BaXKeH /117 CLEMN/IEHMA C MaTePMasIOM, UCMO/Ib3YEMbIM B C/IEAYIOLLIEM C/IOE.

» Heobxoanmo 06:3aTeNbHO UCMO/bL30BaTh TPABALLMIA e/b Ha COOTBETCTBYHO-
LUMX NOBEPXHOCTAX IMaNN U AGHTMHA.

> TlockonbKy Ha rpaHuLEe Mexkay 3y6oM 1 MaTpuLiei MoryT 06pa3oBbiBaTbCA
M3MMLWIKN MaTepuana («3PeKT CAMAHUSA»), IPUMEHAITE MATPHLLY, MO BO3MOX-
HOCTM, TO/ILKO NOC/IE NPUMEHEHMUA CKPENAIOLLETNO BELLECTBa.

> YuunTblBaiiTe yka3aHWUA NPOM3BOAUTENEN APYTX MaTEPUAsIOB, UCMO/b3yEMbIX
cTECO.

PekomeHayemblii cnocob npumeHeHUs

1. nO,ClFOTOBbTE nosioCTb 3y6a B COOTBETCTBUU C 06LI.lVIMV| npasu/iamu aaresmve-
HOW TEXHUKU. CPe)KbTE Kpas 3y6HOIZ AManu.

Y Ka3aHue: pekoMeH/yeTCs NCMo/b30BaHe Kopepaama.

2. Brnybokux nosnoctsx sawmtnTe 6mskue K nybne 061acTv noaxoasilen npo-
KNaaKom, Hanpumep, He6ONbLIMM KONNYECTBOM FMAPOKCMAA KaslbLNA W TOH-
KM C/I0EM CTEK/IOMOHOMEPHOTO LiIeMEHTa.

3. MpotpasuTe amasib U AEHTUH 37-NPOLIEHTHBIM refiem Ha ocHoBe GpocdopHO
kucnotel (Hanpumep, DMG Etching Gel). HaunHaiite npouecc TpagneHus
C 3MaNW, PaCLUMPASA €r0 Ha AEHTUH TaK, YTOObI BpEMSA BO3AENCTBUA Ha 3Maslb
coctauno ot 20 ao 60 cekyHa, a BpeMA BO3AENCTBUA Ha AGHTWH He NPeBbICH-
no 15 cekynn. CobnropaitTe ykasaH1Aa nponssoanTens.

YkazaHue: npu ucnonbzosauy TECO o6:3aTes1bHO HEOGXOAUMO BbINONHUTL
TpaB/ieH\e COOTBETCTBYIOLIMX NOBEPXHOCTEN 3MaIN U AEHTUHA.

4. TpombiBaiite 3y6 BooM B TeueHMe He MeHee 15 c. Y aanuTe 6onbiumne usnmu-
KU1 BOAbI.

Y Ka3aHue: Ha O6Pa6aTbIBaeMOI7I NOBEPXHOCTU AEHTUHA NOoC/€e TpaB/ieHNA A0/~
K€H 0CTaBaTbCA paBHOMEPHO BAaXHbIN cioin. Eciv ato He Tak, CMo4uTE NoBepx-
HOCTb IEHTUHA C1erka BNaXkHON MMKPOKMCTOHKOFI.

5. O6unbHo sTupaiite TECO kuctoukoi B 3ybHoe BellecTso B TeveHune 20 cekyHA.

6. Ypanute nsnuuku.

7. O6pysaitte TECO He conepscalumm Mac/ia BO3/yXOM, NOKa NOBEPXHOCTb He
CTaHeT BbIrNAAETb PaBHOMEPHO B/1axHOM (oK. 5 c).

8. Orcseture TECO noaxoasiLmMm CTOMaToN0rMUeckum OCBETUTE IbHbIM Npr6o-
pom He MeHee 10 cekyHn.

9. Hanecute |'|l10M6VIpoBOl4HbII7I MaTepuan Unn LeMEHT-3aMa3Ky COr/IacHO yKa-
3aHUAM NpoussoanTens u otceeTute ero. CobntofainTe pekoMeHayemyto Ton-
LLNHY C/104 1 BPEMA 3KCMO3ULmnn.

WUcnonbsosaHue

Axtusaums ynakosku SilvR dose

)
N

> Bonbwum nansuem BaasuTe cepe6pnc‘rb||?1 NakeTuK, 3B/1IEKNTE KUCTOUKY U Cpa-
3y HaHOCUTE MaTepuan.

Y Ka3aHue: n3Bnekante KNCTOYKY N3 EMKOCTU /ILLb NOC/IE aKTUBaLIMK, TaK Kak
B MPOTUBHOM CJ/ly4ae BO3MOXHa yTe4ka CKpPENn/IAIOLLIEro BeLLeCTBa.

Yka3anue: matepuan TECO roTos k 1cro/ib30BaHMIO Noc/e akTBauum 6e3 BCTps-
XWBaHWA UM CMELLIMBAHUSA.

WUcnonbsosaHue matepnana B oaHOpa3oBom ¢piakoHe

> Hanecute 1-2 kannun matepuana TECO Ha nanuTpy ans cmewwnsaHusa uam
HEMOCPEeACTBEHHO Ha MUKPOKWUCTOUKY N HAHOCUTE CKpen/atollee BELLECTBO
HEeNoCPeACTBEHHO KNCTOUKOIA.

Cocras

TECO: MaTpuua 13 A€HTa bHbIX CMOJT Ha 6aze Bis-GMA, KaTanmsatop, nobaskun
F'enb DMG Etching Gel: o-pocdopHas kucnora B Boae (37 %), aspocun
Cnoco6 1 cpoku XxpaHeHUs

> XpaHuTe B CyxoM MecTe npu KOMHaTHoi1 Temnepatype (o1 15 no 25 °C /
o159 no 77 °F)!
> He ncnonesyiite no ucteueHnm cpoka rogHocTu!

®Dopma npoaarku

60 ynakosok SilvR dose no 0,12 mn TECO, 1 wnpuu c 2 mn

rens DMG Etching Gel, 3 HakoHeuHuka Luer-Lock-Tips REF213320

1 ¢nakoH ¢ 5 mn TECO, 25 onHopasoBbix KucTouek, Single-
use brushes 1 nanutpa ans cmewnsaxus, 1 wnpuu c2 mn REF 213321
renss DMG Etching Gel, 3 Hakoneunwka Luer-Lock-Tips
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